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Abstract (de)
Dichtband (1), insbesondere zum VerschlieBen, Abdichten und/oder Verkleben von Fugen mit einer Tragerschicht (2), die sich in einer
Langsrichtung (L) und in einer zu der L&ngsrichtung (L) senkrecht stehenden Breitenrichtung (B) erstreckt, wobei die Tragerschicht eine sich in der
Langsrichtung (L) sowie der Breitenrichtung (B) erstreckende Oberseite (12) und einer sich in der Langsrichtung (L) sowie der Breitenrichtung (B)
erstreckende Unterseite (14) aufweist, mit einer an der Oberseite (12) angeordneten Klebeschicht (4), welche sich in der Langsrichtung (L) und
wenigstens abschnittsweise in der Breitenrichtung (B) erstreckt und mit einer sich in der L&ngsrichtung (L) und der Breitenrichtung (B) erstreckenden
Abdeckfolie (6), welche an der Klebeschicht angeordnet ist, wobei das Dichtband als Dichtbandrolle konfektioniert ist dadurch gekennzeichnet,
dass die Tragerschicht (2) in dem als Dichtbandrolle konfektionierten Zustand einen ersten sich in der Langsrichtung (L) und der Breitenrichtung
erstreckenden Abschnitt (2a) und einen zweiten sich in der Langsrichtung und der Breitenrichtung erstreckenden Abschnitt (2b) aufweist, wobei der
erste Abschnitt (2a) gegentiber dem zweiten Abschnitt (2b) bezliglich einer geometrischen Faltlinie (F), die sich in der Langsrichtung erstreckt um
einen vorgegebenen Winkel abgewinkelt ist wobei sich die Klebeschicht (4) in wenigstens einem der beiden Abschnitte (2a, 2b) ununterbrochen in
der Breitenrichtung erstreckt.
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